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三大变量影响膜厚稳定

* 刮刀施加的压力

* 丝网形变的弹力

* 印台承受的压力

级计量压力实时显示三大变量

* 浆料刮印滚动的反力将动态显现

* 依托算法实现 补正

丝网衰减刮胶磨损将被监测补正

瓷片偏差及翘曲将被监测并提示

平衡校正能使丝网图案同步

复现,膜厚左右不均现象得以消除

几乎可以实现瓷片零承压印刷,超

薄易碎片印刷将不再是难点
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重新定义高端印刷关键变量与标准

动态数据将改变对印刷过程的认知

日志记录 可追溯每一次印刷数据

印刷目标膜厚自动稳定及补偿算法

核心专利结构，运行稳定期超十年

操作员视角构思，智慧式即调即用

三十年工艺沉淀 十年潜心研发

机械压力结构(非气缸模式)保证刮刀施压恒定

推荐采用浮动刮刀+浮动压力智慧式操作模式



特点:
★

★

★

高端印刷数字化将改变传统印刷凭经验、拍脑袋、毛估估模式

可视化动态压力反馈曲线，实时跟踪判别承印物翘曲是否超差

印刷日志数据的不断积累汇总，将给高端印刷带来更多可能！

用途:
★ 适合各类平面丝网印刷、通孔印刷、填孔印刷、锡膏印刷

配置:
★ 通孔填孔印刷系统：双路真空调节及过滤装置(负压泵内置)

★ 自动对位系统： 图像对位完成后,印台强制锁定,保证位置稳定可靠(专利)

★ 刮刀压力感知系统：二组向下压力,一组向上压力,三组机构均有压力感知(专利)

★ 印台压力感知系统：实时监测印台面压力变化(专利)

★ 丝网框架调节系统：独创的悬挂式平面三自由度调节,即调即用无需锁定(专利)

(丝网框台阶式插入,四气缸锁定,可消除丝网框绷网胶水造成的网距误差)

★ 动态平衡校正系统：浮动平衡刮刀使用时可消除左右膜厚不均现象(专利)

CCD CCD

J7208技术指标:

因为专 一所以 专业

  参数 规格 

1 最大安装网框 450×450mm 

2 最大印刷面积 250×280mm 

3 最大印刷行程 330mm 

4 CCD 对位精度 

<5µm（0.5～2 倍变焦,500 万像素,图像最小分辨率 1µm） 

相机 1/2.5CCD，靶面 4.3*5.8mm（对角 7.2mm），镜头 0.5-2

倍变焦  
5 跑台定位精度 <1µm（弹性压缩、刚性定位） 

6 综合印刷精度 <10µm（受丝网因素影响） 

7 印刷膜厚误差 <±5% 

8 膜厚调节能力 >20% 

9 丝网框架调节 
X 方向±5mm,分辨率 5µm；Y 方向±5mm,分辨率 5µm； 

中心点旋转角度±0.77º 

10 丝网框粗调 
X 方向±4mm,分辨率 5µm；Y 方向±6.5mm,分辨率 5µm； 

中心点旋转角度±0.5º 

11 CCD 对位台 
X 方向±5mm,分辨率 1µm；Y 方向±5mm,分辨率 1µm； 

中心点旋转角度±3.5º 

12 印刷速度 1～350mm/s（触摸屏调整） 

13 覆墨速度 1～350mm/s（触摸屏调整） 

14 印台升降行程 20mm（触摸屏调整） 

15 网距 0～3mm（触摸屏调整） 

16 印刷瓷片厚度 0～10mm（触摸屏调整） 

17 印台升降速度 0.01～99.99mm/s（触摸屏调整） 

18 印台慢降速度 0.01～9.99mm/s，慢速脱离行程 0～3mm（触摸屏调整） 

19 印刷压力 0～20Kg（2 组机械压力+1 组回顶压力，屏幕显示） 

20 印台受压 <10kg（屏幕显示） 

21 气源 0.4～0.6Mpa 

22 外形尺寸（L×W×H） 1413×740×1376mm 

23 重量 约 450Kg 

24 动力配置 单相 1.2Kw  220V/50Hz（含负压泵 0.55kw） 
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、低压力印刷是指在保证印刷品质前提下，瓷片所承受的印刷压力很低；

、微知定义的低压力印刷标准：瓷片承压 ，例：印刷瓷片宽度 ，则瓷片承压 。

、防止网底浆料侧漏，保证印刷图案边界平滑、无毛边、无波纹；

、防止印刷图案凹陷，保证印刷图案饱满圆润，改善印刷表面粗糙度；

、提升印刷膜厚，改善印刷膜厚的均一性；

、防止薄片、脆片等低强度片碎裂。

、保证刮刀施加压力的稳定性；

、刮刀采用浮动压力(不限制刮刀下压深度)；

、刮刀采用浮动平衡(不强制左右平行锁定)；

、使用机械式压力全数字化印刷机，实时监控刮刀压力、丝网弹力、印台承压。

、低压力印刷刮胶对浆料的挤压力小，图案凹陷会改善，能得到良好的印刷表面粗糙度，粗糙度越小印刷膜厚的一致性也

就越高；

、较小的印刷凹陷使得印出来的图案变厚，这也就是为什么称之为厚膜印刷的原因；

、厚膜印刷就是指低压力印刷；

、微知经典的 印刷机膜厚误差可以控制在± ，机械式压力全数字化印刷机 膜厚误差可以控制在± 。

、传统的印刷还做不到或做的不好，这也是印刷行业的核心痛点；

、微知推出的新一代 压力全数字化印刷机 完成了突破；

、实测验证表明：通过算法控制及配置动态平衡校正系统后，印刷瓷片尺寸超过 * 、翘曲度超 、厚度误差超

± 的不合格样品同样能印刷出合格的产品，且膜厚误差同样可以控制在± ( 宫格测量)。

采用机械式压力系统(非气缸施压模式)。机械式压力系统是纯机械结构，经 年验证证明是稳定可靠的，可以避免气缸

施压受温度、管道、活塞、气压等多重不稳定因素影响，且机械模式不像气缸模式需要压力计算，其指示的是真实压力。

限制刮刀下压深度可以理解为用刮胶的形变来印刷，通常气缸型印刷机用此模式。丝网张力衰减、刮胶磨损后，刮胶形

变对瓷片压力会有变化；再则 会造成不同瓷片厚度产生不同压力，进而造成膜厚偏差。刮刀浮动

压力模式是指压力源施加的压力全部作用于刮刀，上述问题得以避免，但对压力源提出了更高的稳定性要求。

刮刀左右强制平行锁定的作用是要修正左右膜厚的偏差，

刮刀浮动平衡模式能保证刀口透过丝

网紧贴瓷片，这样能跟随瓷片翘曲自动调平，而左右强制锁定平行模式就无法紧贴翘曲瓷片，从而造成膜厚偏差。

动态平衡校正系统是微知专有技术。丝网面有方向性摩擦力存在，刮刀左右强制平行锁定模式应用时，如承印物印刷面

与刮刀绝对平行,这个问题不会显现。但在刮刀浮动平衡 (不强制左右平行)应用场合,这个摩擦力变得敏感，特别是在低压

力印刷场合。动态平衡校正系统就是要校正此摩擦力，尽量减小此摩擦力带来的膜厚偏差。

、传统印刷机一般采用气缸带动刮刀上下运动及施压，压力采用正背压双向压差控制，气压的压差作用于气缸活塞输出压

力。调压阀能改变气压，调压阀的气压乘以活塞面积后得到作用于刮刀的实际压力，这种方式可以实现 级压力控制， 级

控制很难；

、低压力印刷的核心是压力低，微知定义的低压力标准 ，没有数字化监测无法判断瓷片是否已经承受了压力，更

无法确定受到了多少压力；

、传统印刷网距是核心变量，改变网距相当于改变压力，这个压力是多少？过往只能凭经验、拍脑袋、毛估估。在压力全

数字化印刷时代，网距概念将被虚化，取而代之的是网版受到的压力，也就是丝网的弹力。

(宽度单位)

机械式

瓷片有厚度误差.翘曲等，

通常气缸型印刷机用此模式。承印物平整如 、晶圆等用此

模式是可行的 (要求印刷面与刮刀绝对调平)，但承印物有翘曲这种模式就不太适合。

因为专一 所以专业嘉兴微知电子有限公司





传奇经典高精度厚膜印刷机

J1202-RS厚膜印刷机

印刷机铸就经典传奇，本机一经问世就广受欢迎，畅销 年，累计销售超过 台。高精

度、高效率、免维护是其特点。经过 多年不断优化，精度、稳定性不断得到提升，同时本机也可

以加装自动化机构，可以实现 * m 至 * 规格的元器件的自动化印刷。

本机广泛应用于厚膜电路、压力传感器(压阻式,电容式)、玻璃釉电位器、介质天线、陶瓷金属

化、微波炉磁控管、 、汽车油位传感器、空气质量传感器、一体化 灯头、张力传感器、压电

陶瓷元器件等。

J1202 18 700
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1 1 m 60 60mm

RFID LED

配置:
★ 全电机运行,不需要真空源,不需要气源,有市电场合即能运行

★ 刮刀控制系统取得发明专利 ZL2012105631167，有效期 年

★ 丝网框悬挂调节，可消除丝网框绷网胶水造成的网距误差

★ 全套三菱伺服电机、 及触摸屏系统

★ 跑台升降、印台驱动源采用东方马达系统

★ 光电系统采用欧姆龙系统，真空阀等采用

★ 网距采用三丰柱塞百分表显示

★ 配置微型无油真空泵美国

★ 具有吹气风帘,减少异物影响

★ 具有印台照明及丝网照明,方便检查

★ 可配置中心定位夹具，减少瓷片外形误差影响

: 20

PLC
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Airsmart

技术指标
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 参数 规格 

1 最大安装网框 185×252mm 

2 最大印刷面积 70×75mm 

3 最大印刷行程 120mm 

4 跑台定位精度 <3µm（磁吸刚性定位） 

5 综合印刷精度 <20µm（受丝网因素影响） 

6 印刷膜厚误差 <±10% 

7 膜厚调节能力 >20% 

8 丝网框架调节 
X 方向±5mm；Y 方向±3mm 

中心点旋转角度±1.5º 

9 印刷速度 1～350mm/s（触屏调整） 

10 覆墨速度 1～350mm/s（触屏调整） 

11 网距 0～3mm（触屏调整） 

12 印刷瓷片厚度 0～2.5mm（标配） 

13 印刷压力 0～10Kg 

14 外形尺寸 L790×W370×H458mm 

15 重量 约 130Kg 

16 动力配置 单相 0.2Kw  220V/50Hz 

 


